附件2
技术需求信息模板
技术需求名称：OLED制程保护膜关键技术研究

需求提出单位：XXXXXX公司
需求单位基本信息：

产业领域：电子信息

需求目标：

拟解决OLED制程过程中专用保护膜国产化问题，针对保护膜对薄膜封装层的长期保护，保护膜的厚涂低粘，粘性稳定性、超低撕膜电压，保护膜的蠕变性能、弹性模量的技术研究，对保护膜专用树脂的耐候性、耐酸碱性、黏度对粘接力的影响、树脂内聚力、表面张力的技术研究，对OLED制程保护膜贴合硬性和柔性屏体后经CO2激光切割工艺的技术研究。

重点突破树脂的选取、性能研究以及国产化，保护膜的厚涂低粘技术、长期贴合TFE后粘接力小于2gf/25mm，超低撕膜电压、保证sensor屏幕正常发光、CO2激光切割技术后外观良好等核心技术的开发，预实现打破国外对OLED制程保护膜的垄断现象，达到并超越国外OLED制程保护膜的性能水平，替代进口，实现OLED制程保护膜国产化,推动OLED制程保护膜在柔性屏领域的广泛使用，推动产业升级、技术进步，实现柔性OLED显示屏在国内发展。

主要技术指标：

胶层厚度为75μm和25μm，剥离力1-2gf,3个月的经时变化＜2g，撕膜电压＜100V，胶面电阻10^6~10^9Ω，膜面电阻10^4~10^7Ω,离型面电阻10^4~10^7Ω，离型膜背面电阻10^4~10^7Ω，表面电阻全光透过率≥90%，雾度≤3%，经激光切割后无发黑，碳化，拉丝。

研制周期：xx年。
需投入资金：xxx万元。
联系人及电话：xxx  xxxxxxxxxxx



